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石家庄银河微波技术股份有限公司 

关于与电子科技大学、石家庄市鹿泉区人民政府签订共建联合实验

室协议的公告 
 
 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。 

 

一、协议签署情况 

为提升石家庄银河微波技术股份有限公司（以下简称“公司”）新产品研发能力，

促进高校科技成果产业化，促进石家庄市新一代电子信息产业发展，经三方友好协商，

公司拟与电子科技大学、石家庄市鹿泉区人民政府共建“电子科技大学-银河微波河北

芯片与微系统集成技术创新联合实验室”（以下简称“联合实验室”），并签署相关

合作协议。 

公司及控股股东、持股 5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员均与

电子科技大学、石家庄市鹿泉区人民政府不存在关联关系，本次公司与电子科技大学、

石家庄市鹿泉区人民政府签署合作协议事项不构成关联交易。 

2024年1月23日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟

与电子科技大学、石家庄市鹿泉区人民政府共建联合实验室的议案》，表决结果为：

同意9票，反对0票，弃权0票。 

二、合作内容 

1、联合实验室名称：电子科技大学-银河微波河北芯片与微系统集成技术创新联

合实验室。 

2、实验室定位：联合实验室定位在高端研发创新平台，围绕服务空天信息产业，

开展前沿技术的研究,服务石家庄市电子信息产业发展。 



公告编号：2024-002 

2 
 

3、合作模式：联合实验室依托电子科技大学集成电路科学与工程学院科研平台、

“电子薄膜与集成器件全国重点实验室”和公司“河北省微波毫米波电路与系统技术

创新中心”平台建设，在石家庄市鹿泉区人民政府的政策扶持下，开展联合实验室设

定课题的研究工作。 

4、合作期限：联合实验室合作期为3+2年，首期合作期限为三年，期满后自动续

约两年。 

5、研发课题方向： 

（1）微系统集成技术与工艺研究，基于SIP微系统集成技术的下一代军用及航空

航天用微小型数据链产品和T/R组件的开发； 

（2）专用射频集成电路研究； 

（3）下一代半导体陶瓷封装材料的研究； 

（4）第三代功率半导体相关技术研究。 

三、协议履行对公司的影响 

本次合作共建联合实验室，以产学研相结合的方式进行科学研究、技术开发和人

才交流，符合公司发展规划，公司将借助电子科技大学雄厚的科研实力和平台优势，

进一步储备更多产品和技术，提升公司核心竞争力；同时，通过与电子科技大学开展

学术及技术等方面的交流，将促进公司在技术研发、人才培养等方面进一步提高，对

公司未来业务发展、技术水平提升具有积极促进作用。 

本协议签订对公司业务的独立性无重大影响，对当期业绩和财务状况不构成重大

影响，不存在损害股东利益的情形。 

四、风险提示 

本协议执行过程中，联合实验室能否良好运营和取得预期效果受行业政策、管理

水平和科技水平等多种因素的影响，具体研发项目能否取得显著的研究成果存在一定

的不确定性，可能存在研发不达预期、研发终止等风险。 

敬请广大投资者注意投资风险。 

五、备查文件 

（一）《石家庄银河微波技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》； 

（二） 《联合实验室合作协议》。 
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石家庄银河微波技术股份有限公司 

董事会 

2024年1月23日 


